2260217: Si-Wafer, 200mm, CZ, p, B/ <100> +/-0.5°, 10-20 Ohmcm
VO: UvgO Vergabeart: Ex post Verdffentlichung (Binnenmarktrelevanz)

Bekanntmachung

Angaben zum Auftraggeber
Bezeichnung

Postanschrift

Ort

Telefon

Fax

E-Mail

URL

UST.-ID

Art und Umfang der Leistung

IHP GmbH

Im Technologiepark 25

15236 Frankfurt (oder)

+49 3355625-0

+49 3355625-333
sourcing@ihp-microelectronics.com
www.ihp-microelectronics.com

DE 138996546

Gegenstand des Auftrags ist die Lieferung von insgesamt 7.500 Stuick Silizium-Wafern (Si-Wafer) mit folgenden technischen

Spezifikationen:

- Durchmesser: 200 mm

- Kristallziichtung: Czochralski (CZ)
- Dotierung: p-leitend, Bor (B)

- Kristallorientierung: <100> +/- 0,5°

- Spezifischer Widerstand: 10-20 Ohm?cm

- Dicke: 725 +/- 15 pm

- Oberflachenqualitat: SSP (Single Side Polished)

Haupterfiullungsort
Bezeichnung
Postanschrift

Ort

Auftragsvergabe

Wirtschaftsteilnehmer
Bezeichnung

Ort

Sonstige Angaben
ggf.Losnummer,
Auftragsnummer, 0.a.

Verfahrensart
Verfahrensart

Zuséatzliche Angaben
Bekanntmachungs-ID: CXP9YHLHAG0

IHP GmbH
Im Technologiepark 25
15236 Frankfurt (oder)

Si-Mat
86916 Kaufering

2260217
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